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FEATURES

• Output capability: standard

• ICC category: SSI

GENERAL DESCRIPTION

The 74HC4049 is a high-speed Si-gate CMOS device and
is pin compatible with the “4049” of the “4000B” series. It
is specified in compliance with JEDEC standard no. 7A.

The 74HC4049 provides six inverting buffers with a
modified input protection structure, which has no diode
connected to VCC. Input voltages of up to 15 V may
therefore be used.

This feature enables the inverting buffers to be used as
logic level translators, which will convert high level logic to
low level logic, while operating from a low voltage power
supply. For example 15 V logic (“4000B series”) can be
converted down to 2 V logic.

The actual input switch level remains related to the VCC
and is the same as mentioned in the family characteristics.
At the same time each part can be used as a simple
inverter without level translation.

APPLICATIONS

• Converting 15 V logic (“4000B” series) down to 2 V logic.

QUICK REFERENCE DATA
GND = 0 V; Tamb = 25 °C; tr = tf = 6 ns

Note

1. CPD is used to determine the dynamic power dissipation (PD in µW):

PD = CPD × VCC
2 × fi + ∑ (CL × VCC

2  × fo) where:

fi = input frequency in MHz

fo = output frequency in MHz

CL = output load capacitance in pF

VCC = supply voltage in V

∑ (CL × VCC
2 × fo) = sum of outputs

ORDERING INFORMATION

See “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information”.

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS
TYPICAL

UNIT
HC

tPHL/tPLH propagation delay nA to nY CL = 15 pF; VCC = 5 V 8 ns

CI input capacitance 3.5 pF

CPD power dissipation capacitance per buffer note 1 14 pF
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PIN DESCRIPTION

PIN NO. SYMBOL NAME AND FUNCTION

1 VCC positive supply voltage

2, 4, 6, 10, 12, 15 1Y to 6Y data outputs

3, 5, 7, 9, 11, 14 1A to 6A data inputs

8 GND ground (0 V)

13, 16 n.c. not connected

Fig.1  Pin configuration. Fig.2  Logic symbol. Fig.3  IEC logic symbol.
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Fig.4  Functional diagram.

Fig.5 Input protection for HC4049. Single sided thick
oxide field effect metal gate transistor as input
protection.

FUNCTION TABLE

Notes

1. H = HIGH voltage level
L = LOW voltage level

INPUT OUTPUT

nA n Y

L
H

H
L

Fig.6  Logic diagram (one level shifter).
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RATINGS
Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V)

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT CONDITIONS

VCC DC supply voltage −0.5 +7 V

VIK DC input voltage range −0.5 +16 V

−IIK DC input diode current 20 mA for VI  < −0.5 V

±IOK DC output diode current 20 mA for VO < −0.5 V or VO > VCC +0.5 V

±IO DC output source or sink current
- standard outputs 25 mA

for −0.5 V < VO < VCC +0.5 V

±ICC;
±IGND

DC VCC or GND current for types
with:

- standard outputs 50 mA

Tstg storage temperature range −65 +150 °C

Ptot

power dissipation per package for temperature range: −40 to +125 °C
74HC

plastic DIL 750 mW above +70 °C: derate linearly with 12 mW/K

plastic mini-pack (SO) 400 mW above +70 °C: derate linearly with 8 mW/K

SYMBOL PARAMETER
74HC

UNIT CONDITIONS
min. typ. max.

VCC DC supply voltage 2.0 5.0 6.0 V

VI DC input voltage range GND − 15 V

Tamb operating ambient temperature range −40 +85 °C see DC and AC
characteristicsTamb operating ambient temperature range −40 +125 °C

tr, tf input rise and fall times 6.0

1000
500
400
650
1000

ns

VCC = 2.0 V; VIN = 2.0 V
VCC = 4.5 V; VIN = 4.5 V
VCC = 6.0 V; VIN = 6.0 V
VCC = 6.0 V; VIN = 10.0 V
VCC = 6.0 V; VIN = 15.0 V
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DC CHARACTERISTICS FOR 74HC
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V)

SYMBOL PARAMETER

Tamb (°C)

UNIT

TEST CONDITIONS

74HC
VCC
(V)

VI OTHER+25 −40 to +85 −40 to +125

min. typ. max. min. max. min. max.

VIH HIGH level input
voltage

1.5
3.15
4.2

1.3
2.4
3.1

1.5
3.15
4.2

1.5
3.15
4.2

V 2.0
4.5
6.0

VIL LOW level input
voltage

0.7
1.8
2.3

0.5
1.35
1.8

0.5
1.35
1.8

0.5
1.35
1.8

V 2.0
4.5
6.0

VOH HIGH level
output voltage
all outputs

1.9
4.4
5.9

2.0
4.5
6.0

1.9
4.4
5.9

1.9
4.4
5.9

V 2.0
4.5
6.0

VIH
or
VIL

−IO = 20 µA
−IO = 20 µA
−IO = 20 µA

VOH HIGH level
output voltage
standard outputs

3.98
5.48

3.84
5.34

3.7
5.2

V 4.5
6.0

VIH
or
VIL

−IO = 4.0 mA
−IO = 5.2 mA

VOL LOW level
output voltage
all outputs

0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1

V 2.0
4.5
6.0

VIH
or
VIL

IO = 20 µA
IO = 20 µA
IO = 20 µA

VOL LOW level
output voltage
standard outputs

0.26
0.26

0.33
0.33

0.4
0.4

V 4.5
6.0

VIH
or
VIL

IO = 4.0 mA
IO = 5.2 mA

± II input leakage
current

0.1 1.0 1.0 µA 6.0 VCC
or
GND

0.5 5.0 5.0 µA 2.0
to
6.0

15 V

ICC quiescent
supply current

2.0 20.0 40.0 µA 6.0 15 V
or
GND
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AC CHARACTERISTICS FOR 74HC
GND = 0 V; tr = tf = 6 ns; CL = 50 pF

AC WAVEFORMS

PACKAGE OUTLINES

See “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines”.

SYMBOL PARAMETER

Tamb (°C)

UNIT

TEST CONDITIONS

74HC
VCC
(V)

WAVEFORMS+25 −40 to +85 −40 to +125

min. typ. max. min. max. min. max.

tPHL/ tPLH propagation delay
nA to nY

28
10
8

85
17
14

105
21
18

130
26
22

ns 2.0
4.5
6.0

Fig.7

tTHL/ tTLH output transition
time

19
7
6

75
15
13

95
19
16

110
22
19

ns 2.0
4.5
6.0

Fig.7

Fig.7  Waveforms showing the input (nA) to output (nY) propagation delays and the output transition times.

(1) HC:  VM = 50%; VI = GND to VCC.
HCT: VM = 1.3 V; VI = GND to 3 V.
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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